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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
来自于顾客协议00-DS30-TBECAD-DR-R-SUP-001 VERSION :L
共用部分：
1. 标记:
1) 生产周期：WWYY；
2) 生产周期、快捷标记、UL、94V0 、客户PN和最新版本号加于焊接面（优先加于字符层）
3) 电测试后加盖电测试章，位置位于快捷标记旁边,不要盖在元件的白字框内
4) 顾客文件中没有说明，PCB板上文本“MADE IN ____ ”空格处填写（或更改为）制造国家（即：CHINA）
2. 外形、拼板:
1) 顾客文件中没有要求，V-CUT角度默认：30+/-5°
预审部分：
1. 顾客提供的PDF说明文件：00-MT60-1000-001 Printed Circuit Board Fabrication Specifications （Rev ：E ，Released Date：09/29/2010），忽略不用理会按《部分顾客要求》中内容制作即可
2.翘曲度：
   板厚（mm）                  翘曲要求（%），所有板扭曲高度不能超过2.3mm
     1.6                          ≤0.56

     1.2                          ≤0.65

≤1.0                          ≤0.7

3.其他：

     顾客接受OSP膜层厚度0.25-0.45微米更改为按我公司0.2-0.6微米

     顾客接受沉银银厚0.12-0.25微米更改为按我公司0.2-0.4微米

     顾客接受V-CUT角度、深度及余厚按我公司规则
CAM部分： 
1.不允许打叉板
